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LPBフォーマット国際標準改訂・
普及・教育活動について

JEITA 半導体＆システム設計技術委員会

大塚育生 (富士通) 2021.3.5

LPB Forum＃13
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IEC63055 改訂
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IEC63055 Ed.2

IEEE2401-2019のIEC dual logo化

◼ IEC/TC91/WG13 全体会議で承認されました。
◼ 日時：2020/11/5 (木) 9:00pm –11:00pm (JST)
◼ 形態：Web会議
◼ 参加者：3カ国13名
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FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023

Ver.
3.3

IEC 標準化活動

◼IEEE2401-2019は IEC63055 Ed.2へ。
(2020/11/5)

IEEEプロジェクト(2015)

Golden
sample
Ver.2.2

EDA
trial

sample

Format
Ver.2.2

IEEE Std 2401-2015
出版

・・・

JEITA
Ver.3.0

consideration

次期アイテム検討
thermal, 3D, 1D,…

Ver.
3.1

JEITA
Ver.3.0

2018
IEEE-D1

2018/Mar
Ver.3.0

IEEEプロジェクト(2020)

Sponsor ballot

RevCom承認

IEEE Std 2401-2019
出版

PAR

JEITA内部 次期仕様策定

IEC63055 
Ed.2 承認

IEC/TC91
WG13審議

次期仕様策定

Ver.
4.0

Ver.
4.1
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次期バージョンに向けて



LPBLPB Copyright© JEITA SD-TC All Rights Reserved 2020-2021 Page6

スケジュール

アイテム検討
約2年

内部仕様書
（4.x）
約1年

IEEE本文編纂
約2年

出版2025

↑2020/9月

改訂サイクルは4～5年

↑2021/3月。アイテム募集中
↑2021/9月

↑2022/3月
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次期バージョン検討

2020年度活動

• 勉強会（内部）
• EDIFの現状、Intel社ISCFの特徴、など ・・・回路図関係

• JEDEC-JEP30 ・・・部品・モジュール情報流通関係

• JEDEC-JEP181（ECXML）・・・熱＆3Dモデル流通

• モデリングSCのシミュレーションモデル仕様書との連携、参照方法検討

• 次期バージョンの追加候補選定
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新アイテム候補

ご意見/ご要望を歓迎します

➢ 基板材料、層構成を検討するとき、コストも考慮したい

• Rフォーマットの拡張

➢ 品質要件、信頼性の情報を入れたい（サプライチェーンを意識）

• Cフォーマットの拡張

➢ 電磁界シミュレーション用の情報拡充

• ICEM-RE、ICIM-RIを意識してソケットの向き（アンテナの向き）を扱う（C）

• ICIM-CPIのESDガン波形、victimの誤動作モデルを参照する

➢ 物理形状がないシンボルと、物理形状有り部品の接続図

• Sフォーマットの新設
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教育活動
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2020年度

LPB Format Ver3.3を公開

Gフォーマット日本語内部仕様書（着手）

教育講座の編纂・公開（10回分）
JEVeC DAY 2020 Onlineで講演
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LPB Format Ver3.3
2015との差分、全体を俯瞰、日本語解説。

ただし、5種類の内、Gフォーマットがない。
⇒ 作成開始。2021年度公開予定。



LPBLPB Copyright© JEITA SD-TC All Rights Reserved 2020-2021 Page12

教材の公開状況

LPBの啓発的な教育（USER）

部品提供者 システム設計者 ツール開発者

LPB Format を使って設計する一般知識

専門度

受動部品

半導体（メモリー）

半導体（ASIC)

主に
物理設計

主に解析

2020年度教材 カバー範囲

来期も引き続き拡充していきます




